E Steinbeis-Transferzentrum
Hochspannungstechnik und
Energielibertragung

Anmeldung zur Ausstellung
Stuttgarter Hochspannungssymposium

11.-12. Juni 2024
Hiermit ordern wir verbindlich fur das Stuttgarter Hochspannungssymposium
am 11. und 12. Juni 2024
eine Ausstellungsflache im Format 2 x 3 m = 6 gm zu einem Festpreis von 1.800 €.

Die Liste mit moglichem Ausstellerequipment wird nach der Anmeldung zugeschickt.
Das Standpersonal muss flr das Symposium kostenpflichtig angemeldet werden.

Firmenname:

Ansprechpartnerin:

Stralle:

PLZ/Ort:

Tel.;

E-Mail:

Rechnungsversand per Post O
per E-Mail O an folgende Adresse:

Ich bin damit einverstanden, dass die mit der Anmeldung erhobenen personenbezogenen Daten vom
Veranstalter gespeichert, weiterverarbeitet und genutzt werden. Die Daten werden nur im
Zusammenhang mit dem Stuttgarter Hochspannungssymposium genutzt und nicht an Dritte
weitergegeben.

Datum/Unterschrift

Fax: 0711 - 685 67877
E-Mail: symposium@ieh.uni-stuttgart.de
www.ieh.uni-stuttgart.de
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